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足立区無接道家屋建替え測量調査助成申請書
年　　月　　日
(提出先)
 足立区長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(法人の場合は法人名及び代表者名)
申請者　　　　　　　　　　　　　　　　 
住所　　　　　　　　　　　　　　　 

氏名　　　　　　　　　　　　　　　※
TEL　　　(　　)　　　　　　　　　　
※法人の場合は、記名押印して下さい。法人以外でも、
本人（代表者）が手書きしない場合は記名押印して下さい。

　足立区木造住宅密集市街地等における無接道家屋建替え支援助成金交付要綱第７条の規定に基づき、関係書類を添えて申請します。また本測量調査に伴い、作成・提出される通路測量図面及び測量結果等については、今後、通路に面して建替えが計画される際に、使用することを了承します。
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